
ESPECIFICACIONES
Producto 
Conductividad Térmica 
Densidad  
Impedancia térmica 
Temperatura de operación 
Vdaf（200℃，24h) 
Tension de ruptura （Kv/mm） 
Peso 

Pasta Térmica
12.8 W / m.k 
2.8±0.08 ( g/ml)
<0.112° C - in²/W
-50 °C - 250 °C
<0.6%
>5.0 
4 g

INFORMACIÓN DE EMPAQUE
Código EAN-13
Medida de empaque (L*W*H)

Peso empaque
Piezas por master
Medidas master (L*W*H)

7506215937412
20 cm * 17.5 cm * 8.5 cm

240
41.5 cm * 36.5 cm * 27 cm 

A Z E N D E R  S E R I E S

PASTA TÉRMICA DE ALTA CONDUCTIVDAD
EX07eolox plus

Conductividad térmica
12.8 W/m.k

Impedancia térmica
<0.112° C  - in²/W

Temperatura de operación
-50 °C - 250 °C

Adecuado para:
▶ CPU  ▶ Placa base  ▶ Tarjeta de video  ▶Etc.

Material
DIELÉCTRICO

'
Fácil de

AplicaR


